
1.成品之两端内外CB为0--0.5mm

2.

空白43um 

印字20706 43um 客供
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(导体镀层)

(间距)

(全间距)

(总宽度)

(边距)

(插入厚度)

(线身厚度)

(补强板长度)
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(产品总长度)

(导体数量)
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冲边图

镀锡铜箔 W12.5*L15*T0.12

内导铝箔 W35*L50*T0.07
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环包单导铝箔

接缝于无字面
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